EMBAJADA DEL JAPON
Santiago - Chile

Firma de MEMORANDUM DE COLABORACION sobre Tecnologias de la

Informacion y la Comunicacion (TIC) entre Japon y Chile

El dia 11 de enero, el Ministro Ryota Takeda, del Ministerio de Asuntos Internos y

Comunicaciones de Japdén, firm6 un Memorandum de Colaboracion (MOC) sobre

Tecnologias de la Informacion y la Comunicacion (TIC) con la Ministra Gloria Hutt del

Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de Chile.

Japon y Chile han venido coordinando la firma de dicho documento para la cooperacion

en nuevas areas en el ambito de las telecomunicaciones, tales como fibra Optica submarina

y 5@, entre otros, con el objetivo de ampliar ain mas la cooperacion entre ambos paises en

dicho rubro.

En esta ocasion, el Ministro Takeda y la Ministra Hutt firmaron este MOC, llegando a un

consenso de seguir cooperando en las areas indicadas a continuacion:

Ambito de la cooperacion:

(D)
2)
€)
(4)
©)
(6)
(7)

Infraestructura de TIC (incluyendo cable submarino)
Aplicaciones TIC

Quinta Generacion de Telefonia Movil (5G)
Television Digital Terrestre (ISDB-T)

Smart Cities (Ciudades Inteligentes)

Internet de las Cosas (IoT)

Ciberseguridad, entre otros

Seguiremos fortaleciendo las relaciones en el rubro de las telecomunicaciones entre

ambos paises basandose en este acuerdo.

Santiago, 11 de enero de 2021.




